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Satzung zur Änderung der Fachprüfungs- und Studienordnung 
für den Masterstudiengang Microelectronics and Chip Design 

an der Technischen Universität München 
 

Vom 23. Oktober 2025 
 
 

 
Aufgrund von Art. 9 Satz 1 und 2 in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 Satz 1, Art. 84 Abs. 2 Satz 1 sowie 
Art. 90 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) erlässt die 
Technische Universität München folgende Satzung: 
 
 
 

§ 1 
 
Die Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Microelectronics and Chip Design 
an der Technischen Universität München vom 29. Januar 2025 wird wie folgt geändert: 
 
 
Die Anlage 1: Prüfungsmodule wird durch die als Anlage beigefügte Anlage 1: Prüfungsmodule ersetzt. 
 
 
 

§ 2 
 
1Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2025 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die ab 
dem Wintersemester 2025/2026 ihr Fachstudium an der Technischen Universität München 
aufnehmen.  
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ANLAGE 1: Prüfungsmodule 
 

Pflichtmodule 
 
A Pflichtpraktikum 
Im Pflichtpraktikum nehmen Studierende im Anschluss an das Forschungspraktikum einen Chip in 
Betrieb und führen Experimente durch. Dieses Praktikum wird in der Regel an dem Lehrstuhl 
durchgeführt, an dem Studierende die beiden Teile des Forschungspraktikums durchgeführt haben. 
Im Regelfall sollen Studierende dabei den von Ihnen entwickelten Chip in Betrieb nehmen. 
 
 
Nr. 

 
Modulbezeichnung Lehrform 

 
Sem. SWS Credits Prüfungsart Unterrichts- 

sprache 

CIT431013 Chip Design Test and 
Evaluation Laboratory 
Course 

PR WiSe 4 5 PA E 

 
 
B Master’s Thesis 
 
Nr. Modulbezeichnung Lehrform 

 
Sem. SWS Credits Prüfungsart Unterrichts- 

sprache 

EI8950 Master’s Thesis  WiSe/ 
SoSe 

 30 wiss. Ausarbeitung inkl. 
Präsentation 

E 

 
 
Wahlmodule 
 
Der Prüfungsausschuss aktualisiert fortlaufend die folgenden Kataloge der Wahlmodule. Änderungen 
werden spätestens zu Beginn des Semesters auf den Internetseiten des Prüfungsausschusses 
bekannt gegeben. 
 
Erläuterungen: 
Sem. = Semester; SWS = Semesterwochenstunden; VO = Vorlesung; UE= Übung; VI = Vorlesung mit 
integrierter Übung; PR = Praktikum; SE = Seminar; K = Klausur (schriftlich); LL = Laborleistung; 
ÜB = Übungsleistung; LP = Lernportfolio; B = Bericht; M = mündliche Prüfung; W = wissenschaftliche 
Ausarbeitung; P = Präsentation; PA = Projektarbeit; PP = Prüfungsparcours. 
 
In der Spalte Prüfungsdauer ist bei schriftlichen und mündlichen Prüfungen die Prüfungsdauer in 
Minuten aufgeführt. 
 
C Kernwahlbereich 
 
Im Kernwahlbereich soll einer der beiden folgenden Schwerpunkte gewählt werden. Insgesamt sind 
Module im Umfang von mindestens 20 Credits und davon jeweils mindestens 5 Credits aus den 
Listen C.I und C.II zu erbringen. Bei Spezialisierung auf „Digital Design“ sind dabei aus der Liste C.I, 
bei Spezialisierung auf „Analog/Mixed-Signal Design“ aus der Liste C.II, mindestens 15 Credits 
nachzuweisen. Wird auf eine Spezialisierung verzichtet, soll eine Fachstudienberatung in Anspruch 
genommen werden.  
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I. Kernwahlmodule „Digital Design“ 
Je nach Schwerpunktsetzung sind aus folgender Liste mindestens 5 - 15 Credits zu erbringen: 
  

Nr. 
 

Modulbezeichnung Lehrform 
 
 

Sem. SWS Credits Prüfungsart Prüfungsdauer Unterrichts- 
sprache 

EI70630 HW/SW Codesign VI WiSe/ 
SoSe 

3 5 K 75  E 

EI50141 Testing Digital Circuits Vl WiSe 3 5 M 30 E 

EI70610 Electronic Design Automation VI WiSe/ 
SoSe 

4 5 K 75 E 

CIT433033 Design of Digital Circuits VI + P WiSe 4 5 K 60 E 
 

CIT433032 Logic Synthesis and Physical 
Design 

VI WiSe 4 6 K 
 

120 
 

E 

EI70730 Memory Technologies for 
Data Storage 

VI WiSe/ 
SoSe 

4 5 K 60 E/D 

 
 
II. Kernwahlmodule „Analog/Mixed-Signal Design“ 
Je nach Schwerpunktsetzung sind aus folgender Liste mindestens 5 - 15 Credits zu erbringen: 
 

Nr. Modulbezeichnung Lehrform 
 
 

Sem SWS Credits Prüfungsart Prüfungsdauer Unterrichts- 
sprache 

CIT4430015 Analog and Mixed-Signal 
Circuit Design 

VI WiSe 5 5 K 60 E 

CIT443020 Microstructured Devices in 
Micro and Power Electronics 

VI WiSe 
 

3 5 K 60 E 

EI70710 Advanced Electronic Devices VI SoSe 3 5 K 60 E/D 

CIT443021 Analog Bipolar Electronics: 
Devices, Simulation and 
Circuits 

VI SoSe 3 5 M 20 E/D 

CIT433030 Fundamentals of CMOS 
Technology for Analog 
Design and Standard Cell 
Libraries  

VI WiSe 4 6 K 75 E 
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D Katalog der Grundlagenpraktika 
Aus folgender Liste ist ein Grundlagenpraktikum im Umfang von 5 Credits zu erbringen. Dieses soll 
thematisch dem zu wählenden Bereich des Schwerpunkts zuzuordnen sein, da es die Grundlagen für 
das anschließende Forschungspraktikum vermittelt. Das Grundlagenpraktikum soll im ersten 
Fachsemester belegt werden.  
 
Nr. Modulbezeichnung Lehrform 

 
 

Sem. SWS Credits Prüfungsart Prüfungsdauer Unterrichts- 
sprache 

CIT431016 HDL Chip Design Laboratory PR WiSe/ 
SoSe 

 

4 5 ÜB  E 

CIT441019 Lab Analog Chip Design PR WiSe 4 5 PA  E 

 
E Katalog der Module zur fachlichen Vertiefung 
Aus folgender beispielhaften Liste sind mindestens 30 Credits zu erbringen:  
 

Nr. Modulbezeichnung Lehrform 
 

Sem. SWS Credits Prüfungsart Prüfungsdauer Unterrichts- 
sprache 

EI71013 System Design for the 
Internet of Things 

VI SoSe 4 5 K 75 E 

EI7384 System-on-Chip 
Technologies 

VI WiSe 3 5 K 75 E 

EI71095 Multi-Criteria Optimization 
and Decision Analysis for 
Embedded Systems Design 

VO WiSe 2 5 K 60 E 

EI71059 Mixed Integer Programming 
and Graph Algorithms for 
Engineering Problems 

VI WiSe 4 5 K 75 E 

EI70520 Circuit Design for Security VI SoSe 4 5 K 60 E 

CIT433031 Machine Learning for 
Electronic Design Automation 
and Manufacturing 

Vl WiSe/ 
SoSe 

3 5 K 60 E 

CIT4330016 Innovative Computing for AI VI SoSe 4 6 K 75 E 

CIT4430001 System Design for  
High-Frequency and  
High-Data Rate Applications 

VI WiSe 4 5 M 30 E/D 

CIT433023 Circuit Reliability for AI in 
Advanced Technologies 

VI SoSe 4 6 K 75 E 

CIT443018 Phase Locked Loop/Clocked 
Circuits 

VI WiSe  4 5 K 60 E 

EI71108 CMOS Analog-to-Digital 
Converters 

VI SoSe 4 5 K 60 E 

EI7355 Nanosystems VI WiSe 4 5 K 60 E 

 
 
F Katalog der wissenschaftlichen Seminare 
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Aus folgender beispielhaften Liste sind mindestens 5 Credits zu erbringen:  
 

Nr. Modulbezeichnung Lehrform 
 
 

Sem. SWS Credits Prüfungsart 
 

Unterrichts- 
sprache 

EI77501 Seminar on Topics in Integrated 
Systems 

SE WiSe 3 5 W E 

EI5092 Seminar on Security in Information 
Technology 

SE WiSe 3 5 W E 

CIT4320002 Seminar AI Processor Design SE WiSe/ 
SoSe 

4 5 W E/D 

CIT442005 
 

Seminar Analog Chip Design SE WiSe/ 
SoSe 

3 5 W 
 

E 

 
Studienleistungen  
 
G Forschungspraktikum 
 
Im Forschungspraktikum erlernen die Studierenden die notwendigen Fähigkeiten, um das theoretische 
Wissen über das Chip Design praktisch anzuwenden und selbstständig ein Chipdesign in ihrem 
Schwerpunktbereich durchzuführen. Entsprechend sollen die beiden Teile des Forschungspraktikums 
entweder beide aus dem Bereich „Digital Design“ oder beide aus dem Bereich „Analog/Mixed-Signal 
Design“ und entsprechend der Schwerpunktsetzung in den Kernwahlmodulen gewählt werden. Bei 
einer abweichenden Wahl, die nur bei speziellen Vorkenntnissen sinnvoll ist, soll eine 
Fachstudienberatung in Anspruch genommen werden. Es ist ein Modul aus dem Bereich Functional – 
Teil I und ein Modul aus dem Bereich Physical – Teil II zu wählen, insgesamt 15 Credits:  
 
 

Nr. Modulbezeichnung Lehrform 
 
 

Sem. SWS Credits Prüfungsart 
 

Unterrichts- 
sprache 

Functional - Teil I 

CIT431014 Research Laboratory Functional 
Design of Integrated Digital Circuits 

PR SoSe 
 

4 10 PA 
 

E 

CIT431015 Research Laboratory Functional 
Design of Integrated Analog and 
Mixed-Signal Circuits  

PR SoSe 4 10 PA 
 

E 

Physical - Teil II 

CIT431017 Research Laboratory Physical Design 
of Integrated Digital Circuits  

PR WiSe 
 

4 5 PA 
 

E 

CIT431018 Research Laboratory Physical Design 
of Integrated Analog and Mixed-Signal 
Circuits 

PR WiSe 4 5 PA 
 

E 
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H Wahlkatalog der außerfachlichen Ergänzung 
 
Im Bereich der Wahlmodule zur außerfachlichen Ergänzung sind mindestens 10 Credits in Form von 
Studienleistungen zu erbringen. Dabei müssen Wahlmodule im Umfang von mindestens 3 Credits 
erbracht werden, die der Kompetenzbildung auf dem Gebiet des gesellschaftlichen 
Verantwortungsbewusstseins (der Technikfolgenabschätzung) dienen. Die folgende Auflistung ist 
beispielhaft: 
 

Nr. Modulbezeichnung Lehrform 
 
 

Sem. SWS Credits Prüfungsart  Prüfungsdauer Unterrichts- 
sprache 

SOT86701  EuroTeQ Collider, 
Enhancing Connections for 
Sustainable Futures  

VO SoSe 4 6 PA  E 

POL60900 Information Technologies, 
Protest, and Conflict 

SE WiSe 
 

4 6 W  E 

SZ0337 German as a Foreign 
Language A1.1 

SE WiSe/ 
SoSe 

3 4 LP  E 

CIT4230000 Strategic IT Management VO WiSe 3 4 K 90 E 

SOT87317 Ethics in Artificial 
Intelligence 

SE SoSe 2 3 K 60 E 

SOT53200 Responsibility in the 
Engineering Profession 

SE SoSe 2 3 W  E 

 
Ergänzt wird diese Liste durch Module aus dem Modulangebot „Data & Society“, die durch den 
Prüfungsausschuss auf den Internet-Seiten des Studiengangs bekannt gemacht werden. Alternativ zu 
den hier aufgeführten Modulen können auch Module aus dem Gesamtangebot der Technischen 
Universität München oder von anderen Universitäten als Studienleistung eingebracht werden, sofern 
die Kompetenzen der Module denen des Masterstudiengangs Microelectronics and Chip Design 
entsprechen. Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Technischen Universität München vom 
8. Oktober 2025 sowie der Genehmigung durch den Präsidenten der Technischen Universität München vom  
23. Oktober 2025. 
 
München, 23. Oktober 2025 
Technische Universität München 
 
 
gez. 
Thomas F. Hofmann 
Präsident 
 
 
Diese Satzung wurde am 23. Oktober 2025 digital auf der Internetseite „https://www.tum.de/satzungen“ amtlich 
veröffentlicht. Zudem ist die Einsichtnahme zu den Dienstzeiten in den Räumlichkeiten des TUM Center for Study 
and Teaching - Recht, Arcisstraße 21, 80333 München, Raum 0561 gewährleistet. Der Tag der Bekanntmachung 
ist daher der 23. Oktober 2025. 

https://www.tum.de/satzungen

